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•屬性：水性活性成份

•外觀：白色粉末

•味道：微弱氣味

• INCI Name：

Hexamidine Diisethionate

• CAS NO：659-40-5

產品資訊 Product Information

•溶解性：易溶於水

•建議用量：皮膚殺菌劑 0.03% -0.08%

抗頭屑 0.01% -0.03%

• 推薦應用：抗屑洗髮精、油性皮膚除臭、殺菌劑

產品介紹 Product Introduction

應用特性 Formulation Characteristic

•抗頭皮屑 •頭皮除臭 •抑制頭皮芽孢菌增生 •改善頭皮油脂 •減緩頭皮癢

活性成份
Active

Hexamidine Diisethionate

透明抑屑劑

什麼是頭皮屑? 頭皮屑是由於頭皮功能失調而引起的頭皮角質細胞粘合

斷裂從而導致頭皮表面積聚過多的死皮細胞，導致頭皮屑的重要原因素是一

種皮屑芽孢菌的寄生，這是一種人體皮膚上的正常寄生菌，以皮脂為食，過

度增殖是會導致頭皮屑增多，Hexamidine Diisethionate 優異的抑菌力，能

抑制頭皮芽孢菌的孳生，減少頭皮屑，同時改善頭皮油脂問題及減緩頭皮癢。

Hexamidine Diisethionate化學結構
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產品功效 Product efficacy

• 持續使用含有 0.1% Hexamidine Diisethionate 洗髮精6週後頭皮攝影。

• 比較使用含有 1% ZPT含藥去屑洗髮精，以及使用含有 0.1% Hexamidine 

Diisethionate 洗髮精，連續使用6週的去屑效果。

含有 Hexamidine Diisethionate 的

洗髮精去屑力與含藥洗髮精效果相似。

100位受測者有超過 80%滿意 Hexamidine 

Diisethionate 的去屑能力。而且在停止使用

後兩星期，持續去屑能力較含ZPT洗髮精好。

100位受測者使用含有 0.03% Hexamidine 

Diisethionate 的洗髮精，多數滿意其控油力

及止癢效果。

護理前 結束護理後2星期持續護理後４星期

Hexamidine Diisethionate

Hexamidine Diisethionate


